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No.  :  10/IMDIA/VII/11
Hal : Pelaksanaan Seminar IMDIA bulan Agustus

Kepada Yth.

Seluruh anggota IMDIA

Dengan hormat,

Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada IMDIA.

Seminar pada bulan ini merupakan seri ke-2 dari serangkaian seminar mold/die series machining ukuran besar dan kepresisian tinggi.
Dengan bantuan dari Misumi Corrporatoin. dan dukungan dari Komite Teknologi IMDIA, akan dilaksanakan seminar 
mengenai  informasi teknologi aplikasi standard part, dengan detail sebagai berikut ini:

1. Tujuan ：

2.Target peserta ：

    3. Waktu ： Kamis, 25 Agustus, 2011 pukul 14:00-16:00

    4. Tempat ： YMG Auditorium
Graha Manajemen YPMG, Kompleks PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 29 Jakarta Timur 13710

    5. Tema ： Seminar Teknologi Aplikasi Standard Part

    6. Pembicara ：

　 7. Biaya ： Gratis (Non member Rp 50,000)

　　Untuk jumlah peserta, disesuaikan dengan iuran tahunan anggota sebagai berikuit.

Penjelasan mengenai standard parts yang digunakan perusahaan pembuat mold, die press dan die 
casting. Pembahasan meliputi variasi, stock, kondisi delivery dan cara menentukan parts waktu 
membuat design. Diharapkan di Indonesia juga menerapkan standard parts dalam pembuatan mold/die. 
Meminta pembicara memberikan masukan untuk memperkuat solusi terbaik untuk mold/die maker di 
Indonesia.
Designer, procurement, penanggung jawab mold/die

Mr. Mr.Izumi　　　　Ichikawa (MISUMI　　　　Corporation Die & Mold Research & Development Team)
Mr. Damianus Alam (PT. Rekatama Alam Mandiri)

　　Untuk jumlah peserta, disesuaikan dengan iuran tahunan anggota sebagai berikuit.

　　Dalam seminar disiapkan interpreter yang akan menterjemahkan dari bahasa Jepang kedalam bahasa Indonesia.

Terima kasih.

Ikut Seminar Tidak ikut seminar

  Balasan:

  Re-Fax No．021-871-7864
  Re-email Ms. Novianti Sagita (novianti@imdia.or.id) 　(Apabila ikut berpatisipasi silahkan isi formulir dibawah）

Nama Perusahaan ：

（Nama Anggota） (Untuk individual member tidak dapat diwakilkan)

   Nama peserta ：

：

：

：

：

  Kami mengharapkan balasan melalui e-mail maupun fax selambat-lambatnya hari Selasa, 23 Agustus, 2011, pukul 12:00 WIB

Jumlah partisipant Orang tersebut saja 3 orang 4 orang 5 orang 5 orang
Iuran tahunan anggota Individual member 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Ketua Indonesia Mold & Dies Industry Association

Makoto Takahashi

Jakarta, 27 Juli, 2011


